附件5.1
高端电子元器件产业化项目汇总表

报送单位：                                               联系人及电话：

	优先排序
	项目名称
	申报单位
	项目资金（万）
	项目简介
（项目建设内容等）
	绩效目标（简要说明）
	项目

建设
周期
	项目

联系人及

联系电话
	备注

	
	
	
	总投资
	产业化投入
	申请补助资金
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.“项目建设周期”应细化到月份。

申报项目请在备注中列明申请支持的领域及产品名称。

附件5.2
芯片产品量产前首轮流片项目汇总表

报送单位：                                               联系人及电话：

	优先排序
	项目名称
	申报单位
	项目资金（万）
	项目简介
（项目建设内容等）
	绩效目标

（简要说明）
	项目

建设
周期
	项目

联系人及

联系电话
	备注

	
	
	
	总投资
	首轮流片费用
	申请补助资金
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：1.“项目建设周期”应细化到月份。

      2.申报项目请在备注中列明申请支持的领域及产品名称。

